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A geracdo cada vez maior de residuos industriais exige atualmente uma atencdo especial, na busca da reciclagem ou
reducdo deste residuo. Equipamentos utilizados na industria de processamento de dados ou de entretenimento podem
conter mais de 30% de PCI (Placas de Circuitos Impresso). A significativa concentracdo de metais em PCI estimula a
tentativa de reciclagem deste material. Na primeira etapa deste trabalho as PCI passaram por uma separacdo prévia,
sendo dividido em duas porcBes, a primeira as PCl ndo sofreram nenhum tratamento e na segunda porcdo os
componentes eletrdnicos que estavam soldados, foram retirados, gerando trés tipos de amostras: PCI (completas), CE
(somente os componentes eletrénicos) e SP (somente os substratos). Os trés tipos de amostras passaram entdo por um
processo de cominuicao e separagdo granulométrica. Na etapa atual foram feitos ensaios para a separagao dos metais
utilizando trés métodos diferentes: separacdo magnética, separacao eletrostatica e separacdo por densidade a fim de
obter uma fracdo concentrada em metais (fragdo de interesse) e outra fracdo contendo polimeros e cerdmicos.
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